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Tento dokument slouģ² jako pŚedpis k prov§dŊn² (mont§ģi) vnŊjġ²ch tepelnŊ izolaļn²ch kontaktn²ch syst®mŢ (d§le jen 
ETICS nebo syst®my) stomixTHERM

È
alfa s tepelnou izolac² z pŊnov®ho polystyrenu (EPS) a stomixTHERM

È
beta s 

tepelnou izolac² z miner§ln² vlny (MW). 
 

 VĨchoz² stav podkladu Doporuļen® opatŚen² 
Tabulka ļ. 1 -  OpatŚen² 
pro zajiġtŊn² vhodnosti 

podkladu 

VlhkĨ podklad 
 (napŚ. zemn² vlhkost) 

Na z§kladŊ analĨzy buŅ sanace pŚ²ļin vlhkosti a zajiġtŊn² vyschnut², 
nebo jen zajiġtŊn² vyschnut². 

 Zapr§ġenĨ podklad Ometen² nebo omyt² tlakovou vodou 
1)
 

 
Mastnoty na podkladu OdstranŊn² mastnot tlakovou vodou s pŚ²sadou vhodnĨch ļistic²ch 

prostŚedkŢ 
2)
; omyt² ļistou tlakovou vodou. 

1)
 

 ZneļiġtŊn² odbedŔovac²mi 
nebo jinĨmi separaļn²mi 
prostŚedky 

OdstranŊn² odbedŔovac²ch nebo jinĨch separaļn²ch prostŚedkŢ vodn² 
p§rou s pouģit²m ļistic²ch prostŚedkŢ 

2)
; omyt² ļistou tlakovou vodou. 

1)
 

 VĨkvŊty na vyschl®m podkladu Mechanick® odstranŊn²; ometen², omyt² tlakovou vodou 
1)
 

 

PuchĨŚe a odlupuj²c² se m²sta 
Mechanick® odstranŊn²; ometen²; pŚ²padnŊ m²stn² vyrovn§n² nebo 
reprofilace vhodnou hmotou zajiġŠuj²c² soudrģnost podkladu nejm®nŊ 
0,25 MPa; vģdy zajistit vyschnut² pouģitĨch hmot. 

 Mech, liġejn²k,  
jin® biotick® napaden² 

Mechanick® odstranŊn² po zvlhļen² podkladu nebo oġetŚen² chemickĨmi 
prostŚedky; pŚ²padnŊ zajistit vyschnut². 

 Aktivn² trhliny 
3)
 ETICS neprov§dŊt dokud nedojde k odstranŊn² jejich pŚ²ļin. 

 
Nedostateļn§ soudrģnost 

4)
 Mechanick® odstranŊn² nesoudrģnĨch vrstev s pŚ²padnĨm pŚedchoz²m 

zvlhļen²m; zajistit vyschnut² a pŚ²padn® vyrovn§n² podkladu. 

 
Nedostateļn§ rovinnost 

5)
 M²stn² nebo celoploġn® vyrovn§n² vhodnou hmotou zajiġŠuj²c² 

soudrģnost podkladu. 
4)
 

 Nestejnorodost, pŚ²liġn§ savost NapuġtŊn² podkladu odpov²daj²c² penetraļn² n§tŊrovou hmotou. 

 1)
 Po ļiġtŊn² tlakovou vodou mus² podklad pŚed aplikac² ETICS dostateļnŊ vyschnout. 

2)
 PŚed uģit²m chemickĨch ļistic²ch prostŚedkŢ zkontaktujte se s vĨrobcem ETICS a konzultujte jejich 
pouģit². 
3)
 PrŢvzduġn® neaktivn² trhliny se vypln² napŚ. lepic² hmotou. SmrġŠovac² trhliny v om²tk§ch (nen²-li om²tka 
na poklep dut§) nejsou na z§vadu. PŢvodn² dilataļn² sp§ry v podkladu musej² bĨt zachov§ny, v pŚ²padŊ 
potŚeby sanov§ny. 
4)
 Doporuļuje se prŢmŊrn§ soudrģnost nejm®nŊ 0,20 MPa s t²m, ģe nejmenġ² jednotliv§ hodnota mus² bĨt 
alespoŔ 0,08 MPa. V pŚ²padŊ m²stn²ho vyrovn§n² nebo reprofilace vhodnou hmotou mus² bĨt zajiġtŊna 
soudrģnost nejm®nŊ 0,25 MPa. Pokud m§ bĨt ETICS pŚipevnŊn k podkladu pouze lepen²m, nesm² m²t 
podklad povrchovou ¼pravu vytvoŚenu om²tkou nebo n§tŊry ļi n§stŚiky.  
5)
 PŚ²pustn§ nerovnost podkladu, je-li ETICS pŚipevnŊn:  

  - vĨluļnŊ lepen²mé    Ò 10 mm/m 
  - mechanicky hmoģdinkami s doplŔkovĨm lepen²m  Ò 20 mm/m 

 

I. Podm²nky pro prov§dŊn² 

 
1.1 Mont§ģn² pr§ce musej² bĨt prov§dŊny v rozmez² teplot 5 aģ 30 ÁC (teplota ovzduġ² i podkladŢ). EPS s pŚ²davkem 

grafitu lze aplikovat do teploty maxim§lnŊ 25 ÁC (teplota ovzduġ² i podkladŢ). 
1.2 Pr§ce nelze prov§dŊt v deġti ani siln®m vŊtru. Nanesen® hmoty musej² bĨt po dobu zr§n² chr§nŊny pŚed deġtŊm, 

mrazem, silnĨm vŊtrem a pŚ²mĨm sluneļn²m z§Śen²m nejm®nŊ 72 hodin, laky a barvy 24 hodin. 
1.3 EPS s pŚ²davkem grafitu, z§kladn² vrstva ani koneļn§ povrchov§ ¼prava se nesm² aplikovat na oslunŊn® plochy. 
1.4 EPS s pŚ²davkem grafitu mus² bĨt chr§nŊn pŚed pŚ²mĨm sluneļn²m z§Śen²m nejm®nŊ 72 hodin po nalepen². 
1.4  Uveden® podm²nky je nutn® zabezpeļit vhodnĨmi technickĨmi opatŚen²mi a organizac² prac² (napŚ. pŚist²nŊn²m 

oslunŊn® plochy). 
 
II. Posouzen² podkladu 

 
2.1 PŚed zah§jen²m prac² se nejdŚ²ve provedou opatŚen² pro zabezpeļen² vhodnosti podkladu. Jednotliv§ technick§  

opatŚen² jsou uvedena v tab. 1. 
2.2 Veġker® prvky na podkladu, kter® znemoģŔuj² mont§ģ ETICS nebo by mohly zpŢsobovat neģ§douc² tepeln® 

mosty, musej² bĨt demontov§ny. Jejich zpŊtn§ mont§ģ mus² splŔovat podm²nky uveden® v kapitol§ch 3 a 4. 
2.3 Veġker® pr§ce, kter® zvyġuj² vlhkost podkladu, musej² bĨt provedeny nejm®nŊ 72 hodin pŚed zapoļet²m mont§ģe 

ETICS. 
2.4 Prov§d²-li se mont§ģ ETICS u novostaveb, kde je souļ§st² projektu, mus² bĨt dokonļena stŚecha a veġker® 

zednick® pr§ce, pŚi nichģ doch§z² ke zvlhļen² objektu, a to nejm®nŊ 14 dn² pŚed zapoļet²m lepen². 
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III. VLASTNĉ PROVĆDŉNĉ PRACĉ 

 
3. ObecnŊ 

3.1 Projektov§ a/nebo stavebn² dokumentace urļuje tlouġŠku a 
druh izolaļn²ch desek, poļet, druh, polohu vŢļi vĨztuģi a 
rozm²stŊn² hmoģdinek (v pŚ²padŊ potŚeby), z§kladn² vrstvu, 
koneļnou povrchovou ¼pravu a pŚ²sluġenstv² vļetnŊ Śeġen² 
detailŢ vģdy v souladu se specifikac² jednotlivĨch ETICS.  

3.2 Hlavn² technologick® operace pŚi prov§dŊn² ETICS  
na pŚipravenĨ podklad lze rozdŊlit do tŊchto etap: 

 a) lepen² izolaļn²ch desek 
 b) kotven² hmoģdinkami 
 c) prov§dŊn² z§kladn² vrstvy 
 d) prov§dŊn² koneļn® povrchov® ¼pravy 
3.3 U napojen² ETICS na pŚilehl® konstrukce (obr. 6) a u detailŢ 

prostupuj²c²ch prvkŢ mus² bĨt zamezeno vzniku trhlin a 
pronik§n² vody do ETICS. K tomu jsou urļeny tŊsnic² p§sky, 
ukonļovac² liġty, dilataļn² liġty nebo tŊsnŊn² vytvoŚen§ 
pomoc² pruģnĨch tmelŢ. OpatŚen²m proti pronik§n² vody do 
syst®mu je klesaj²c² sklon prostupuj²c²ch prvkŢ smŊrem od 
podkladu k vnŊjġ²mu povrchu ETICS. 

3.4 Oplechov§n² se osazuje podle stavebn² dokumentace pŚed 
nebo v prŢbŊhu mont§ģe ETICS a v souladu  
s ĻSN 73 3610. KonstrukļnŊ a materi§lovŊ mus² 
oplechov§n² zohledŔovat pŚ²padn® negativn² korozn² 
spolupŢsoben² rŢznĨch materi§lŢ. PŚi podkladech z lepic²ch 
a stŊrkovĨch hmot a jinĨch hmot obsahuj²c²ch cement se pŚi 
pouģit² zinkovĨch, titanzinkovĨch a pozinkovanĨch materi§lŢ 
doporuļuje pouģit² separaļn² vrstvy. 

3.5 NovŊ osazovan® klemp²Śsk® prvky mus² bĨt osazeny tak, 
aby hrana jejich okapnice byla pŚedsazena minim§lnŊ 40 
mm a v poģadovan®m sp§du pŚed l²c povrchov® ¼pravy 
budouc²ho ETICS. 

3.6 U oplechov§n² atik je vhodn® uplatnit n§sleduj²c² 
doporuļen² pro vĨġku okapnice oplechov§n² v z§vislosti  
na vĨġce budovy nad ter®nem: 

 - vĨġka budovy do 8 m ... vĨġka okapnice 50 mm 
 - vĨġka budovy 8 - 20 m ... vĨġka okapnice 80 mm 
 - vĨġka budovy nad 20 m ... vĨġka okapnice 100 mm 
3.7 Pro prvky na podkladu, jako jsou vy¼stŊn² ventilaļn²ch 

otvorŢ, zvonky, vyp²naļe, elektrorozvodn® skŚ²nŊ a dalġ² 
vnŊjġ² elektroinstalace, vnŊjġ² osvŊtlen², domovn² ļ²sla a 
znaļen² ulic, suġ§ky na pr§dlo, drģ§ky kvŊtin v oknech apod 
je potŚeba pŚipravit novĨ zpŢsob osazen². 

3.8 PŚi pŚipevŔov§n² prvkŢ a oplechov§n² nesm² doj²t k naruġen² 
rozvodŢ vedenĨch na podkladu nebo ve stavebn² 
konstrukci. Doporuļuje se polohy tŊchto rozvodŢ vyznaļit a 
dokumentovat. 

 
4. Lepen² tepelnŊ izolaļn²ch desek 

4.1 PŚed lepen²m desek tepeln® izolace musej² bĨt osazeny 
zakl§dac² liġty nebo pŚ²padnŊ mont§ģn² liġty a ukonļovac² 
liġty. Pokud je urļeno stavebn² dokumentac², opatŚ² se 
bezprostŚednŊ pŚed lepen²m desek navazuj²c² ļ§sti 
konstrukce, prostupuj²c² prvky a oplechov§n² tŊsnic² 
p§skou. 

4.2 Zakl§dac² liġta mus² bĨt pŚ²m§, pŚ²padnŊ vodorovn§. Ġ²Śka 
p§snice mus² odpov²dat tlouġŠce desek tepeln® izolace (obr. 
1a).  
 

6a 
Ukonļen² ETICS na rozhran² ETICS a stavebn² 

ļ§sti (alternativa ļ.1). 

6b 
Ukonļen² ETICS na rozhran² ETICS a stavebn² 

ļ§sti (alternativa ļ.2). 

6c 
Styk ETICS s pronikaj²c² ļ§st² stavebn² 
konstrukce. 



POKYNY PRO MONTĆĢ 
vnŊjġ²ch tepelnŊ izolaļn²ch kontaktn²ch syst®mŢ 

stomixTHERM Èalfa a stomixTHERM Èbeta  

VytiġtŊno dne: 15.5.2009 

Str§nka 3 z 7 

Aktu§ln² informace naleznete  na 
www.stomix.cz 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liġty se navz§jem spojuj² pomoc² spojek nebo na sraz. Mezi liġtami se ponech§ mezera 2ï3 mm (obr. 1b, obr. 
1c). Zakl§dac² liġta se k podkladu pŚipevŔuje hmoģdinkami v rozteļi pŚibliģnŊ 300 mm. PŚ²padn® nerovnosti 
podkladu se vyrovnaj² distanļn²mi podloģkami. Na n§roģ²ch se liġta pŚetahuje minim§lnŊ 250 mm pŚes okraj. 
ZpŢsob proveden®ho kotven² zakl§dac² liġty mus² spolehlivŊ vylouļit moģnost vzniku elektrochemick® koroze. 

4.3 ZpŢsob pŚ²pravy lepic² hmoty urļuje pŚ²sluġnĨ technologickĨ n§vod. 
4.4 Tepelnou izolaci z miner§ln² vlny se doporuļuje nejdŚ²v v m²stech lepen² pŚestŊrkovat tenkou vrstvou lepic² hmoty 

a aģ na ni nan®st poģadovan® mnoģstv² hmoty pro lepen² (bezprostŚednŊ po sobŊ). 
4.5 Lepic² hmota se nan§ġ² na rub izolaļn² desky buŅ jako souvislĨ p§s po obvodu a nejm®nŊ tŚi terļe uprostŚed 

(obr. 2a), nebo celoploġnŊ zubovĨm hlad²tkem (obr. 2b). V pŚ²padŊ ETICS spojen®ho s podkladem pouze 
lepen²m (pŚ²padnŊ s doplŔkovĨm kotven²m) mus² bĨt ve styku s podkladem minim§lnŊ 40 % povrchu desky.  
V pŚ²padŊ ETICS mechanicky pŚipevŔovan®ho hmoģdinkami s doplŔkovĨm lepen²m mus² bĨt ve styku s 
podkladem minim§lnŊ 30 % povrchu desky. Desky z miner§ln² vlny s pŚ²ļnou orientac² vl§ken se lep² vģdy 
celoploġnŊ. 

4.6 Lepic² hmota nesm² bĨt nanesena na boļn² plochy desek ani se nesm² vytlaļit do sp§r mezi nimi. 
4.7 Izolaļn² desky se lep² zdola nahoru pŚitlaļen²m na podklad, delġ² stranou vodorovnŊ, na vazbu vodorovnĨch 

p§sŢ, a to i pŚes n§roģ² (obr. 2c). VnitŚn² rohy vġak doporuļujeme neprovazovat. Vznik kŚ²ģovĨch sp§r (obr. 3) a 
sp§r v roz²ch otvorŢ je nepŚ²pustnĨ. Izolaļn² desky pod zakl§dac² liġtou se lep² ve smŊru shora dolŢ. Nestanov²-li 
stavebn² dokumentace jinak, lep² se pŚ²Śezy izolaļn²ch desek i na ostŊn², parapet a nadpraģ² stavebn²ch otvorŢ 
(obr. 10 a 11). Na n§roģ² je vhodn® izolaļn² desky nalepit s pŚesahem (5-10 mm) a po vytvrdnut² lepic² hmoty 
(nejm®nŊ 1 den) je zaŚ²znout a zabrousit. 

4.8 Izolaļn² desky se lep² vģdy tŊsnŊ na sraz. PŚ²padn® sp§ry nad 2 mm se vypln² pŚ²Śezy z pouģit®ho izolantu. Sp§ry 
do 4 mm se mohou v pŚ²padŊ EPS desek vyplnit PUR pŊnou. Vģdy je nutno dodrģet rovinnost vnŊjġ² plochy 
izolantu. 

4.9 Doporuļuje se lepit cel® izolaļn² desky. Lze pouģ²t i zbytky, je-li jejich ġ²Śka nejm®nŊ 150 mm, a to rozm²stŊn® 
jednotlivŊ v ploġe ETICS, nikdy ne na n§roģ²ch, v koutech, u ukonļen² ETICS a u vĨpln² otvorŢ. SvislĨ rozmŊr 
uloģen® desky nelze zajiġŠovat skl§d§n²m zbytkŢ desky nad sebe. 

4.10 Prvn² Śada izolaļn²ch desek se lep² do zakl§dac² liġty (obr. 1) nebo pomoc² mont§ģn² latŊ. Sp§ra mezi zakl§dac² 
liġtou a podkladem se utŊsn² pŚ²Śezy z pouģit®ho izolantu nebo PUR pŊnou a zaprav² lep²c² nebo jinou vhodnou 
hmotou. 

4.11 Izolaļn² desky musej² dolehnout k pŚedn² p§snici zakl§dac² liġty, nesmŊj² ji pŚesahovat ani bĨt zapuġtŊny. 

3a 
Lepen² izolaļn²ch desek v ploġe u 
otvorov® vĨplnŊ. 3b 

Lepen² izolaļn²ch desek v oblasti 
rozd²lnĨch podkladŢ. 3c 

Lepen² izolaļn²ch desek v oblasti 
rozd²ln® tlouġŠky konstrukce. 

1c 
Vz§jemn® napojov§n² zakl§dac²ch 
liġt., uģit² distanļn²ch podloģek. 1b 

Vz§jemn® napojov§n² zakl§dac²ch 
liġt. 1a 

Zaloģen² prvn² Śady do zakl§dac² liġty. 

Proveden² 
      SPRĆVN£         ĠPATN£ 
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4.12 PŚi lepen² prvn² Śady izolaļn²ch desek pomoc² mont§ģn² latŊ 
se nejprve na podklad lepic² hmotou upevn² p§s sklenŊn® 
s²Šoviny ġirokĨ tak, aby mŊŚeno od spodn²ho okraje 
budouc²ch izolaļn²ch desek pŚesahoval po pŚetaģen² pŚes 
spodn² okraj minim§lnŊ 150 mm na jejich vnŊjġ² povrch. 
N§slednŊ po nalepen² desek a odstranŊn² mont§ģn² latŊ se 
sklenŊn§ s²Šovina pŚet§hne pŚes spodn² okraj izolaļn²ch 
desek a zatlaļ² do nanesen® vrstvy stŊrkov® hmoty. 
PŚebytek vytlaļen® hmoty se zahlad². Na vnŊjġ² doln² hranŊ 
ETICS je nutno zajistit okapn² nos. 

4.13 Sp§ry mezi izolaļn²mi deskami musej² bĨt vzd§leny 
nejm®nŊ 100 mm od upravenĨch neaktivn²ch trhlin a sp§r 
podkladu, od zmŊn tlouġŠky konstrukce projevuj²c² se na 
povrchu podkladu (obr. 3c) a od rozhran² materi§lŢ 
podkladu (obr. 3b). PŢvodn² dilataļn² sp§ry v podkladu 
musej² bĨt zachov§ny (obr. 7a). 

4.14 Styk sp§r mezi izolaļn²mi deskami mus² bĨt ve vzd§lenosti 
nejm®nŊ 100 mm od rohŢ stavebn²ch otvorŢ (obr. 3a).  
U otvorŢ se doporuļuje osadit izolaļn² desky s takovĨm 
pŚesahem, aby pŚekryly pŚ²Śezy z izolantu nalepen® na 
ostŊn² otvorŢ. 

4.15 Povrch EPS desek se po vytvrdnut² lepic² hmoty obvykle 
(nejm®nŊ po 1 dnu) celoploġnŊ srovn§ brousic²m hlad²tkem 
(obr. 4a) a Ś§dnŊ se omete. Nen²-li do 14 dnŢ opatŚen 
z§kladn² vrstvou, mus² se opŊtovnŊ pŚebrousit. 

 
5. Mechanick® kotven² hmoģdinkami 

5.1 Druh, poļet, d®lku kotven², polohu vŢļi vĨztuģi, rozm²stnŊn² 
hmoģdinek v ploġe izolaļn²ch desek a v m²stŊ jejich stykŢ 
a/nebo v cel® ploġe ETICS urļuje stavebn² dokumentace. 

5.2 Izolaļn² desky z miner§ln² vlny s pod®lnou orientac² vl§ken 
se musej² kotvit vģdy. 

5.3 Hmoģdinky osazovan® pŚed proveden²m z§kladn² vrstvy se 
osazuj² po 2 dnech od nalepen² izolaļn²ch desek. Do 6 
tĨdnŢ se mus² nan®st z§kladn² vrstva, kter§ pŚekryje 
hmoģdinky, jinak mŢģe doj²t k jejich poġkozen² UV z§Śen²m. 

5.4 PŚi osazov§n² hmoģdinek je tŚeba dodrģovat tyto z§sady: 
      -    osa otvoru pro hmoģdinku mus² bĨt kolm§ k podkladu; 
      - d®lka, prŢmŊr a nejmenġ² vzd§lenost hmoģdinky od okrajŢ 

podkladu, podhledu nebo dilataļn²ch sp§r z§vis² na druhu 
pouģitĨch hmoģdinek 

      - izolaļn² desky z miner§ln² vlny se musej² pŚed vrt§n²m vģdy 
nejdŚ²ve prop²chnout vrt§kem 

      - prŢmŊr vrt§ku a hloubka proveden®ho vrtu z§vis² na druhu 
pouģitĨch hmoģdinek 

      - do podkladu s dutinami nebo do podkladu z vysoce 
por®zn²ch hmot se z§sadnŊ vrt§ bez pŚ²klepu 

2c 
Lepen² izolaļn²ch desek na 
n§roģ² 2a,b 

Nan§ġen² lepic² hmoty. 
Rozt²r§n² lepic² hmoty pŚi 
celoploġn®m lepen². 

4b 
Um²stŊn² pŚ²ŚezŢ sklenŊn® s²Šoviny v m²stech rohŢ 
otvorovĨch vĨpln².. 

5 
Ztuģen² n§roģ². 

4a 
PŚebrouġen² nerovnost². 


